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Leica EM UC7 切片机操作指南 

操作流程概览 

 

此操作手册用于指导使用冷冻电镜中心 Leica EM UC7 切片机进行超薄切片操作。用户可根据

上图中的流程图查询正文中相对应的部分。虽然切片过程中可以根据需要对操作步骤进行顺序

上的调整，但是建议初学者按照指导操作尽量避免错误发生。 

 

请注意，切片机为精密实验设备，任何不当的操作可能会导致非常严重的损害，因此有任何不

确定的请询问管理员。有耗材或工具需求也请联系管理员。 

 

1. 准备工具 

所需工具：双面刀片、单面刀片、睫毛笔、样品块、玻璃刀、钻石刀、载网。 

 

2. 修块 

进行超薄切片前应先将包埋块的尖端修成便于切片的一定大小和形状。 

（1）修块目的 

① 除去组织周围多余的包埋介质和无关的部分，使切面含有所要观察的组织结构，以提供较多

的有效观察面积； 

② 由于有组织的区域与没有组织只有树脂的区域硬度不同，经过修块尽可能除去组织外的包埋
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介质，使要切的部分硬度一致，切出高质量的切片； 

③ 修成一定形状、大小的包埋块截面，便于连续切片。  

（2）修块方法 

一般采用手工修块，将包埋块夹在专用的夹持器中，在 UC7 显微镜下操作： 

① 先用单面刀片倾斜 45° 角向外粗修出四个斜面，使包埋块顶端呈现锥体状； 

② 用双面刀片细修，将包埋块顶端修平，使其暴露出组织（注意不要修及组织）； 

③ 修成梯形或是长方形，面积约为 0.5mm×0.5mm； 

④ 包埋块顶部的各面要修光滑和整齐，切面的上下边缘一定要平行，否则不易切出连续切片。 

注意：切面的上下边缘一定要平行，否则不易切出连续切片。 

 

 

 

3. 切片刀的制备 

包埋于树脂的样品在进行电子显微镜观察前必须制成厚约 50-70nm 的超薄切片，因此切片刀的

制备与选择是超薄切片成败的关键环节之一。 

（1）玻璃刀的制备（以 Leica EM KMR3 为例） 

① 核心部件：玻璃划割器、夹持器、断裂旋钮、导板、调节盘； 

② 制刀：玻璃条裁割为正方形，沿略偏离对角线的方向划割，制成两把 45° 角的三角形玻璃

刀。  
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（2）水槽的制备 

① 选用塑料水槽或金属水槽，可反复使用； 

② 塑料水槽上端必须精确地与刀刃平行，保证最佳液面与干涉色判断。  

刀刃的选择 

① 选用平直锐利的刀刃部分用于超薄切片； 

② 刀后跟的合适高度为 0.1～0.5mm。  

（3）钻石刀 

① 参数：刀刃角度 40～60°（常规 45°），刀口宽度 1~5mm； 

② 优点：经久耐用、可切硬质样品、切片均匀（10～20nm）； 

③ 注意事项：无玻璃刀经验者禁止使用；禁止手摸 / 硬物碰撞刀刃；包埋块游离端表面积≤

1mm² ；硬质样品切片厚度＜100nm；切片速度≤1.5mm/s；使用后立即清洁保存。 
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注：切片刀通用注意事项 

① 钻石刀专人专用，熟悉对应刀刃角度再操作； 

② 禁止触摸刀刃光滑面、避免脂质污染； 

③ 玻璃刀制备后尽快使用； 

④ 解剖镜下检查刀刃无锯齿再使用。 

 

4. 切片 

透射电镜观察要求切片厚度为 10～70nm，由超薄切片机完成制备。 

（1）安装包埋块 

① 修好的包埋块夹入样品夹，顶端露出约 2mm； 

② 锁住样品臂，固定于样品定向头，确保无松动。  

（2）安装切片刀 

① 带水槽的玻璃刀固定于刀夹，与标尺等高； 

② 间隙角调节：3～5°（硬块小角度，软块大角度）； 

③ 钻石刀间隙角按厂商标准执行。  

（3）对刀操作 

① 粗 / 微调进刀，避免样品触碰刀口； 

② 调节定向头高度，使切面下缘与刀口等高； 

③ 开启底灯，按样品表面反射线校准，设定切片窗口。 
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注：对刀过程中开启底灯，按照样品表面反射刀刃的线来判断调整。 

 

（4）调节水槽液面 

① 加 ddH2O 至刀刃充分润湿，吸走多余液体； 

② 液面低于刀刃，优化亮斑观察干涉色。  

（5）切片参数设置 

① 切片速度：玻璃刀常规 2～5mm/s，软块 10～20mm/s，硬块 0.1～1mm/s； 

② 切片厚度：半薄 500～1000nm，超薄 50～60nm； 

③ 厚度判断：银白色切片（50~70nm）为理想值。 

干涉颜色 暗灰色 灰色 银白色 金黄色 紫色 

切片厚度 (nm) 40 以下 40~50 50~70 70~90 90 以上 

 

5.捞片操作 

① 睫毛笔将切片带分段； 

② 载网支持膜面朝下，45° 入水捞片； 

③ 滤纸吸干水分，放入培养皿干燥。  

 

6.收尾工作 

①整理所有实验工具，归位摆放； 

②完整填写实验操作记录。  

 

 


